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Onderbouwprofielen en
Systeemprofielen

Onderbouwprofiel: PhonoTherm

v/ 100% waterdicht
v/ Drukweerstand tot 8,1 MPa

Bestand tegen chemicalién en
weersinvloeden

Thermische geleidingscoéfficiént: 0,076
W/mK

Gemakkelijk te bewerken, ideaal voor boren
en snijden

Dit materiaal, geproduceerd door het Duitse bedrijf BOSIG GmbH, is een innovatieve oplossing dat wordt
toegepast in dorpels voor ramen en deuren. Het is gemaakt van hoogwaardige polyurethaanschuimen en bevat
geen schadelijke stoffen zoals CFK, HCFK of formaldehyde. Verrijkt met aluminiumdeeltjes, het voldoet aan alle

bouwvoorschriften die in Europa van kracht zijn.

RAMEN DEUREN EXTRA'S



